
半导体封装、LED封装UV系列解胶机

产品名称 半导体封装、LED封装UV系列解胶机

公司名称 深圳市锐邦科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:UIBONTEC
型号:UV200UV300UV-QFN
产品别名:UV解胶机

公司地址 深圳市宝安区松岗街道红星社区南岸新港联工业
区第七幢三楼东

联系电话  13823290891

产品详情

uv200解胶机功能简述：

       深圳锐邦科技有限公司研发的uv系列是专为晶圆、玻璃和陶瓷切割工艺的解胶工序。该机
采用不锈钢机身；采用长寿命、低功耗、波长稳定且安全性高的进口uv
led作为灯源；采用人性化的触摸屏作为操作界面，令整机易用，无需培训就立即上手操作。

主要功能：

适用于365mm波长解胶uv膜。采用长寿命、低功耗、波长稳定且安全性高的进口uv
led作为灯源特有的自动保护性开关门设计，当门打开时自动关闭uv
led，以保护操作人员不受伤害。一键式全自动完成所有解胶照射操作，照射完成后，会自动关闭uv led。

型号尺寸：

�ｕｖ200最大适用8''晶圆 �ｕｖ300最大适用于12''晶圆 �ｕｖ-ｑｆｎ适用于ｑｆｎ框架或陶瓷片

目前最安全、寿命最长的ｕｖ解胶机：

由于采用了超长寿命的ｕｖ ｌｅｄ作为光源，实验证明，在连续工作10，000小时的情况下，ｕｖ ｌｅ
ｄ才会产生微弱的光照功率衰减，而断电重开启后，ｌｅｄ就能恢复全额的照射功率；不但如此，它还
没有其它采用汞灯（即水银灯）的ｕｖ照射机的启辉和余辉时间，可以随时开关ｌｅｄ光源，加上特有
的自动保护性开关门设计，不论在什么时候，只要门一打开或照射完成就会自动关闭ｌｅｄ光源，保护
了操作人员不受伤害，而下次启动时会重新打开即时能产生照射功率的ｌｅｄ光源，因此，不需要照射
时ｌｅｄ光源处于关闭状态的，不但安全，而且省电。

自由而灵活的参数设置：



可根据产品工艺的需要，灵活地在触摸屏上设置照射时间和照射的尺寸范围。特有的ｌｅｄ使用时间累
加，可以随时查看ｌｅｄ寿命时间，且可以轻松清零。

技术规格：

项目 参数 单位 备注 

ｕｖ200 ｕｖ300 ｕｖ-ｑｆｎ 

适用晶圆尺寸 1~８ 1~１２ 可根据尺寸定制 inch              

适用ｆｒａｍｅ尺寸 6/8 6/8/12   可根据尺寸定制 inch             

uv光照波长： 365±2 365±2 365±2 nm                   

uv光照功率： 1.0 1.0 1.0 ｋｗ 

照射时间范围： 5~3600 5~3600 5~3600 秒 

横行照射范围： 100~220 100~320 可根工件尺寸定制 mm  纵向范围最大值 

组件更换时间： �10 �10 �10 分钟 

机器外形尺寸： 600*500*400 700*600*450 可根工件尺寸定制 mm 

电 源： ａｃ220 ａｃ220 ａｃ220 ｖ 50~60ｈz     

 

注意：可选装配置，不同配置价格不同！详细请来图来电话咨询！

咨询电话：138-2329-0891黄经理

 

本产品的品牌是UIBONTEC，型号是UV200UV300UV-QFN，产品别名是UV解胶机，用途是专为晶圆,玻
璃,陶瓷切割工艺的解胶工序，适用行业是半导体封装行业，产品用途是专为晶圆,玻璃,陶瓷切割工艺的
解胶工序
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